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(54) Title METHOD FOR DETERMINING DISPLACEMENT MAPS, METHOD FOR ADJUSTING PARAMETERS FOR A

E BONDING PROCESS, AND COMPOSITE SUBSTRATE PRODUCED USING SAID PARAMETERS, AND SYSTEM FOR PRO-
== DUCING A COMPOSITE SUBSTRATE
E (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BESTIMMEN VON VERSCHIEBUNGSKARTEN, VERFAHREN ZUM EINSTELLEN
E VON PARAMETERN FUR EINEN BONDPROZESS, UND VERBUNDSUBSTRAT HERGESTELLT MIT SOLCHEN
% PARAMETERN UND ANLAGE ZUM HERSTELLEN EINES VERBUNDSUBSTRATS
E Fia. 1 (57) Abstract: The invention relates to a method for providing a displacement map (6), preferably
= - for the qualitative evaluation of a performed bonding process, comprising the following steps: pro-
— - viding a first substrate (1) and a second substrate (2);, measuring the first substrate (1) to determine
E r i _ﬁ """"""""""""""""""" at least one first geometric variable, in particular a macroscopic and/or microscopic first geometric
= Y , variable, and measuring the second substrate (2) to determine at least one second geometric vari-
= 20 “j able, in particular a macroscopic and/or microscopic second geometric variable; bonding the first
p— L“‘:%“M . substrate (1) to the second substrate (2), forming a composite substrate (4); measuring the bonded
= 30 | composite substrate (4) to determine at least one measured third geometric variable; and providing
— b at least one simulated third geometric variable for the bonded composite substrate (4) based on a
% o ' composite model, wherein the simulated third geometric variable is simulated by an analysis and/or
— i ct i | simulation device (8) according to the at least one first geometric variable, the at least one second
—— B4 geometric variable and a temporary displacement map (6'), wherein the temporary displacement
= 50 | map (6") is created by the analysis and/or simulation device (8) and can be used in the composite
= r“E:“": i model to compensate for deviations between the simulated third geometric variable and the mea-
= 56 5# : sured third geometric variable.
= Lm ! ] (57) Zusammenfassung: Verfahren zum Bereitstellen einer Verschiebungskarte (6), die bevorzugt
— B %"':'m% zur qualitativen Bewertung eines erfolgten Bondvorgangs herangezogen wird, umfassend, - Bereit-
E P, I stellen eines ersten Substrats (1) und eines zweiten Substrats (2), - Vermessen des ersten Substrats
i (1) zum Ermitteln mindestens einer ersten Geometriegrofie, insbesondere einer makroskopischen

- bt und/oder mikroskopischen ersten Geometriegrofe, und des zweiten Substrats (2) zum Ermitteln

< - \: Ne l mindestens einer zweiten Geometriegrofie, insbesondere einer makroskopischen und/oder mikro-

Vo) S skopischen zweiten Geometriegréfe, - Bonden des ersten Substrats (1) mit dem zweiten Substrat (2)

g Yesy unter Bildung eines Verbundsubstrats (4), - Vermessen des gebondeten Verbundsubstrats (4) zum

\& ap | Ermitteln mindestens einer vermessenen dritten Geometriegrofe und - Bereitstellen mindestens ei-

Vgl - ner simulierten dritten Geometriegréfe fiir das gebondete Verbundsubstrat (4) auf Grundlage eines

g Verbundmodells, wobei die simulierte dritte
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Verdtfentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

Geometriegrofie in Abhingigkeit der mindestens einen ersten Geometriegrofie, der mindestens einen zweiten Geometriegrofie und einer
vorlaufigen Verschiebungskarte (6') mittels einer Analyse- und/oder Simulationseinrichtung (8) simuliert wird, wobei die vorlaufige
Verschiebungskarte (6') mittels der Analyseund/oder Simulationseinrichtung (8) erstellt wird und im Verbundmodell dazu herangezogen
werden kann, Abweichungen zwischen der simulierten dritten GeometriegroBe und der gemessenen dritten Geometriegrofie zu
kompensieren.



